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天水华天科技有限公司是国资吗？

不是，它是一家私企。

天水华天科技股份有限公司是我国西部地区最大的集成电路封装、测试基地和富有
创新精神的现代化高新技术企业。是天水市首家上市公司。目公司已发展成为全球
集成电路封装测试行业前十的企业，2020
年在全球同行业中排名第六，在中国大陆排名第三。

华天科技厂的什么芯片？

华天科技无法自己造出芯片。华天科技是天水华天微电子有限公司以其集成电路封
装测试业务相关的净资产出资，甘肃省电力建设投资开发公司、杭州士兰微电子股
份有限公司等共同发起设立天水华天科技股份有限公司。也就是说华天科技是做芯
片封装测试的，属于芯片制造的后道工序，本身公司无需拥有前道光刻机，自然也
就无法自己造出芯片，是为其他晶圆厂的芯片做封装测试的。

华天科技和华天通信是一家吗？

不是一家。

华天科技不是国企，是一家私企，它的控股股东为天水华天电子集团股份有限公司
，其持有天水华天科技股份有限公司比例为25.42％，其实控人则是有肖胜利、肖
智成、刘建军等十三位股东。华天科技目前公司的集成电路封装产品已有DIP、SO
P、SSOP(含TSSOP)、QFP(含LQFP)、SOT等五大系列80多个品种，封装成品率稳
定在99.7％以上。另外，该公司分别通过了ISO9001质量管理体系认证和ISO1400
1环境管理体系认证，TS16949质量管理体系正在建立之中

西安华天通信有限公司（Xi'an Huatian Telecom Inc.）是由中韩共同投资2亿元兴
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建的中外合资高新技术企业。公司位于西安高新技术开发区内，主要从事移动通信
领域的动态多波束天线系统、基站电调天线和集中网管系统、射频部件等通信产品
的研发、生产、销售、技术服务。现因发展需要，诚聘有志之士加盟。

华天科技的母公司？

华天科技母公司是天水华天微电子有限公司、甘肃省电力建设投资开发公司、杭州
士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、自然人杨国忠和葛志刚、上海
贝岭股份有限公司、无锡硅动力微电子有限公司，以上股东签署《发起人协议》，
一致同意共同发起设立天水华天科技股份有限公司。2003年12月17日，甘肃省人
民政府以甘政函[2003]146号《甘肃省人民政府关于同意设立天水华天科技股份有
限公司的批复》批准公司设立。

甘肃天水华天科技股份有限公司待遇咋样？

且不说治疗，大学的科学：1400,211机构1600年，每月生产线多400班费，再加上
100粮食补贴，但生产线工作12小时（一直站着，没有坐的地方）实际每天可为13
小时左右。 6天为一周期，2天白班，夜班，休息2天，两天。不是在生产线不移位
手工制作，一月1200。离开克扣工资，几乎一天扣100。

哦，是的，在招聘的时候，他会说半奖和年终奖加起来3或4个月的工资，那是骗人
的，两个奖项最加起来接近2000 。他还表示，半色调工资，100-500，事实上，9
0％的人只能是200，也就是一年后在1800年的工资（一年后不会每半年调整工资
，当时的岗位工资也别想有关工资）。人才公寓，5000年保存任何你认为需要多长
时间，从他的房间里（1700万平方米，但没有产权）购买。

加班没有加班费，加班感觉是你的责任。

华天科技是世界五百强吗？

财富世界五百强是安前一年度的营收作为门槛的排行榜，2021年入门门槛为240亿
美元（约合1300亿人民币）。

福布斯全球2000强排行榜是以上市公司前一年的营收为为入门门槛。

胡润世界五百强是以上市公司市值或公司估值进行排名。

华天科技2021年营收仅过百亿人民币，市值也仅358亿上下。自然无法进入上述三
个排行榜，更不可能成为世界五百强企业。
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华天科技(西安)有限公司怎么样？

华天科技（西安）有限公司是由天水华天科技股份有限公司（股票代码：002185
）出资设立的专业从事集成电路高端封装测试的企业。

公司成立于2008年1月，注册资本15.405亿元，占地面积10.8万平方米，地处古城
西安的国家级经济技术开发区。

公司具有封装测试23亿块TSSOP、QFN、DFN、BGA、FLIPCHIP等系列集成电路
的能力和月1万片的CP测试生产能力。

公司以科技创新为先导，积极致力于集成电路高端封装技术的研发和CSP封装技术
的开发。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                    3 / 3

http://www.tcpdf.org

